
■型号标准

D3SK
表面安装开关

「全行业最小级」可实现高精度动作
的检测开关（根据2008年4月本公司调查）

（宽3.0mm×长3.5mm×厚0.9mm）
● 超小型及超薄型，为机器的小型化、薄型化作贡献。

● 独创的接点机构，实现了高精度的动作位置及高可靠性的接触。

● 长行程提高了使用的便捷性。

● 接触规格（1a、1b）及多种摆杆，可适合范围宽广的各种用途。

符合RoHS

■接触规格

■种类

D3SK□□□□

①接触规格

A：1a(常开型)
B：1b(常闭型)

②定位柱

0：无定位柱

1：有定位柱

③摆杆检测方向

R：右方向摆杆

L：左方向摆杆

④包装规格

无标记：1000 个

 -6 ：6000 个

注. 外壳与COM同电位。

N.OCOM N.OCOM

＊采用压花带包装方式。

接点规格 检测方向 定位柱 型号 包装单位 ＊

1a（常开型）

右

有
D3SK-A1R 1,000个

D3SK-A1R-6 6,000个

无
D3SK-A0R 1,000个

D3SK-A0R-6 6,000个

左

有
D3SK-A1L 1,000个

D3SK-A1L-6 6,000个

无
D3SK-A0L 1,000个

D3SK-A0L-6 6,000个

1b（常闭型）

右

有
D3SK-B1R 1,000个

D3SK-B1R-6 6,000个

无
D3SK-B0R 1,000个

D3SK-B0R-6 6,000个

左

有
D3SK-B1L 1,000个

D3SK-B1L-6 6,000个

无
D3SK-B0L 1,000个

D3SK-B0L-6 6,000个

↓
→

↓
←

↓
→

↓
←

N.C N.CCOM COM

●1a型（常开型）

●1b型（常闭型）

① ③ ④②
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注1. 上述外形尺寸图中，未注公差为±0.15mm。
注2. 动作特性为向A方向 （↓）动作时的情况。 B方向（→、←）的动作特性与A方向的特性值相同。

■接点规格

接点规格 滑片

最小适用负载 DC3V、 15μA

■额定值

注. 上述额定值是在下面条件下测得的数据。
（1）环境温度：20±2℃
（2）环境湿度：65±5%RH
（3）操作频率：30次/min

额定电压 DC5V

阻性负载 1mA

■外形尺寸（单位：mm） /动作特性

动作特性
型号 D3SK-□□R

D3SK-□□L

动作力 OF   最大 0.4N
自由位置
动作位置
动作限制位置

FP
OP
TTP

4.95±0.15mm
4.7±0.2mm
3.5±0.2mm

●右方向检测 无定位柱

（0.8）

（0.46）

摆杆旋转中心
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印刷基板焊盘尺寸图(参考)

（TOP VIEW）

D3SK-□0R

D3SK 表面安装开关

■性能

注. 上述数值为初始值。
＊1. 为在动作限制位置的值。接点的闭路或开路动作小于1ms。
＊2. 关于试验条件请另行查询。

容许操作速度 1～300mm/s

容许操作频率
机械 60次/min

电气 60次/min

绝缘电阻 100MΩ以上（DC100V 绝缘电阻计）

接触电阻（初始值） 3Ω以下

耐压 同极端子间 AC100V（50/60Hz  1min）

振动 ＊1 误动作 频率 10～55Hz  双振幅 1.5mm

冲击  ＊1
耐久 最大 1000m/s2

误动作 ＊1 最大 300m/s2

寿命 ＊2
机械 15万次以上（20次/min）

电气 10万次以上（20次/min）

使用环境温度 -25～+85℃  60%RH以下（无结冰、无凝露）

使用环境湿度 85%RH以下（+5～+35℃时）

重量 约0.02g
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D3SK 表面安装开关

●左方向检测 无定位柱
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3

旋转中心 1.1

摆杆旋转中心

印刷基板焊盘尺寸图 参考

（TOP VIEW）
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D3SK-□0L

■包装规格

4±0.1

1.8±0.1

12±0.30
6.9

（1.8） （19）

拉出方向

包装数量： 1,000个/卷
 6,000个/卷

8±0.1
2 压花带拉出方向

压花带、开关载体φ1.50 孔
＋0.10
　0 标签

卷盘 φ13 φ380

标准

包装数

符合JEITA
1,000个/卷
6,000个/卷

●右方向检测 有定位柱

2.8
1.1

0.55

1.65

0.4
2±0.05

动
作

限
制

位
置

自
由

位
置

动
作

位
置

0.4

0.25

1.65

（0.46）

（0.8）

φ0.6±0.05

2±0.1
C0.15

0.4

0.9±0.05 0.39

0.37

旋转中心 1.1

摆杆旋转中心

0.83.1

0.5

3

1.4

4.4
2.2

印刷基板安装孔及焊盘尺寸图（参考

（TOP VIEW）
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D3SK-□1R

●左方向检测 有定位柱
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印刷基板安装孔及焊盘尺寸图（参考）

（TOP VIEW）
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3.10.8

2-φ0.7 ＋0.05
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D3SK-□1L

注1. 上述外形尺寸图中，未注公差为±0.15mm。
注2. 动作特性为向A方向 （↓）动作时的情况。 B方向（→、←）的动作特性与A方向的特性值相同。
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D3SK 表面安装开关

■请正确使用

★「共通注意事项」请参考相关页。

注意事项 正确的使用方法

●关于安装
 ●   因外壳为与COM端子同电位，因此安装时要注意不要使NO端子

或NC端子与外壳产生短路。

●关于使用环境

·应避免在有恶性气体、硅气体等的场所，以及多尘、高温、潮

湿的环境，温度急剧变化或容易接触水、油的场所中使用。

·由于接点接触不良、腐蚀等原因可能会引起损坏等的功能性故

障。

●关于绝缘、布线

●关于清洗

开关并非密封构造，因此不可进行清洗。如果进行清洗，可能导

致焊剂或基板上的异物随同清洗液一同进入开关内部，导致故障。

●进行实机确认

请对实际使用中负载条件、环境条件下的品质进行仔细确认。

 ●   请注意以下内容。可能为造成摆杆复位不良、开关的损坏、寿命

低下的原因。

·本开关中使用润滑剂，因并非密封构造，可能会有润滑剂渗

出。请在设计、使用时对使用条件等进行充分注意和确认。

- 操作体沿摆杆的运动设定方向，开关为自由状态（FP）时，要从摆杆

完全分离。此外，摆杆从开关的横向进行操作时，操作体的角部形状

要为R1以上。

- 设定开关的行程为过行程（动作位置与动作限制位置的差）的
70%～100%。

- 操作时不可带冲击力。
- 不可将开关用作制动器。
- 不可使外壳承受负载、或从与摆杆动作的不同方向进行操作。
- 不可使用粘合剂固定开关。

●关于电气额定值

·请确认接点负载后，选择适用的开关额定值。

·接通过大的接点负载电路，可能导致接点熔敷，造成短路或

烧毁。

●关于端子的连接

·不可使用流动焊接及手工焊接。  
·在下图的端子部温度曲线范围内，进行回流焊接。

有些回流焊接的装置峰值很高，因此请务必预先进行确认试验。

·回流焊接的次数应在 2 次以下。这时，第一次和第二次之间应相

隔 5分钟以上，等开关回复到常温后再进行。

持续加热可能导致外壳部熔化，导致产品性能劣化等异常。

·锡膏印刷的涂层厚度推荐0.13mm。

·设置局部排气装置。

最大255 ℃

220 ℃

180℃

150 ℃

预热时间 正式加热时间

最大40秒90～120秒

●关于印刷基板

请注意在印刷基板上安装完开关后的使用。印刷基板分割作业

时，可能会有飞散的基板粉末进入到开关内部。此外，不可对

印刷基板采取堆叠等方法。

●关于产品的详细规格

本样本中记载的为概略规格。购买及使用前请索取本公司的相

关图纸及规格书，在此基础上订购及使用。

外壳

操作件

R1以上

安装状态下，请注意确保各端子与其他金属部、接地等的绝缘距

离。
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